
                            월 
     과정 

기간(hr) 교육비 정원 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 

반도체기초 5일(33hr) ￦700,000 20 
7~11 
미개설 

25~29 
미개설 

9~13 
미개설 

13~17 
20-24 11~15 22~26 26~30 17~21 14~18 12~16 

 5/30~6/3 미개설 

반도체실무Ⅰ 5일(30hr) ￦500,000 40 14~18 20~24 21~25 

반도체실무Ⅱ 3일(22hr) ￦350,000 20 2~4 9~11 
(일정변경) 

평판디스플레이 4일(26hr) ￦400,000 40 
22~25 
폐강 

7~10 11~14 

플라즈마기술 4일(26hr) ￦400,000 30 28~31 27~30 5~8 11/28~12/1 

장비진공기술 4일(26hr) ￦400,000 35 25~28 4~7 24~27 

반도체장비통신기술 3일(20hr) ￦300,000 30 18~20 29~31 5~7 

Dry Etcher 기술 3일(20hr) ￦300,000 25 
2~4 
폐강 

5~7 
(일정변경 

PECVD/ALD 기술 3일(19hr) ￦300,000 25 18~20 10~12 

* 2016년 정규교육과정 일정 * 

 
 
*상기의 일정 및 교육비는 변경될 수 있음(1월, 2월 정규교육 없음) 
*[고용노동부-사업주 직업능력개발훈련 지원사업]에 의해 인정 받은 교육과정으로 약 35%에 해당하는 소정의 지원금을 환급  
 (수행기관 : 한국산업인력공단 지역본부 및 지사)  
*작성일자 : 2016.08.18 


